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Abstract (en)
The electrical interconnection device comprises a body (1) made of an insulating elastic material through which passes at least one conduit (2), and
at least one conducting element (23) inserted into the conduit (2) in order to establish therein an electrical contact with another conducting element
(23). A bearing shoulder (26) formed between a shank (24) and a head (25) of the conducting element (23) is applied against the body (1) in the
vicinity of the conduit (2), and prevents the complete penetration of the conducting element (23) into the conduit (2). Use in particular in connectors
or in electronic assemblies. <IMAGE>

Abstract (fr)
Le dispositif d'interconnexion électrique comprend un corps (1) en matiére élastique isolante traversé par au moins un conduit (2), et au moins un
élément conducteur (23) introduit dans le conduit (2) pour y établir un contact électrique avec un autre élément conducteur (23). Un épaulement
d'appui (26) formé entre une tige (24) et une téte (25) de I'élément conducteur (23) est appliqué contre le corps (1) au voisinage du conduit (2),
et empéche la pénétration compléte de I'élément conducteur (23) dans le conduit (20). Utilisation notamment dans des connecteurs ou dans des
montages électroniques. <IMAGE>

IPC 1-7
HO1R 9/09; HO1R 13/24; HO1R 23/72

IPC 8 full level
HO1R 4/00 (2006.01); HO1R 13/24 (2006.01)

CPC (source: EP US)
HO1R 12/714 (2013.01 - EP US); HO1R 13/2471 (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
» [A] EP 0431566 A1 19910612 - ROGERS CORP [US]
+ [A] WO 8704568 A1 19870730 - ROGERS CORP [US]
» [A] US 4469389 A 19840904 - GRABBE DIMITRY [US], et al

Cited by
WO09708781A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CHDEDKFR GBGRIEIT LI LU NL PT SE

DOCDB simple family (publication)
EP 0545790 A1 19930609; EP 0545790 B1 19951220; AT E131962 T1 19960115; CA 2083563 A1 19930530; CA 2083563 C 20021022;
DE 69206966 D1 19960201; DE 69206966 T2 19960814; FR 2684492 A1 19930604; FR 2684492 B1 19940225; JP H05326040 A 19931210;
US 5338232 A 19940816

DOCDB simple family (application)
EP 92403196 A 19921126; AT 92403196 T 19921126; CA 2083563 A 19921123; DE 69206966 T 19921126; FR 9114820 A 19911129;
JP 32067792 A 19921130; US 98251792 A 19921127


https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP0545790A1?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP92403196&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=H01R0009090000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=H01R0013240000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=H01R0023720000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=H01R0004000000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=H01R0013240000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=H01R12/714
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=H01R13/2471

